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Abstract (en)
A bath for the electrolytic deposition of gold comprises, in solution in water, a gold sulfite, a grain refiner, an inhibitor and a conducting salt. The grain
refiner is chosen from soluble compounds of bismuth, tin, tellurium and selenium. Preferred Features: The soluble bismuth compound is a soluble
complex of ammonium citrate and bismuth. The inhibitor contains a derivative of phosphonic acid. The conducting salt is ammonium sulfite. The bath
may also contain 20-100 g/liter, preferably 50 g/liter, of amidosulphonic acid.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un bain pour dépôt électrolytique d'or, comportant, en solution dans de l'eau, du sulfite d'or, un affineur de grain, un
complexant et un sel conducteur, caractérisé en ce que ledit affineur de grain est choisi parmi des composés solubles de bismuth, d'étain, de tellure
et de sélénium.
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